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PIERWSZE KOMPUTERY
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Rekonstrukcja komputera Z3 z 2010 roku wykonana przez Horsta Zuse
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Modut dodawania-odejmowania z komputera Atanasoff-Berry’ego




Komputer Colossus 10 z przedtuzonym stelazem w bloku H




W 1994 roku zaczeto
projekt kierowany
przez Tony Sale’a,
ktorego celem byta
rekonstrukcja
maszyny Colossus




Widok zrekonstruowanego komputera Colossus — z przodu, od prawej do lewej:

1. Stelaz zawierajgcy tasme z danymi w ciggtej petli i drugg, zatadowana.

2. Stelaz J zawierajgcy panel wyboru i panel wtyczek.

3. K-rack z duzym panelem przetgcznikéw ,,Q” i nachylonym panelem krosowniczym.

4. Podwajny stojak S zawierajacy panel sterowania.

5. Elektryczna maszyna do pisania przed piecioma zestawami czterech przetgcznikdéw
dekadowych w szafie C-rack.
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Komputer Harvard-IBM Mark | — moduty wejscia/wyjscia i sterowania (maszyna
znajduje sie w Cabot Science Building, Harvard University, Cambridge, Massachusetts)
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Komputer Harvard-IBM Mark | — widok tylnej sekcji komputera
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Programistki Betty Jean Jennings (po lewej) i Fran Bilas (po prawej) obstuguja gtéwny
panel sterowania ENIAC w Moore School of Electrical Engineering (zdjecie armii
amerykanskiej z archiwum Biblioteki Technicznej ARL)
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THE ENIAC STORY

Celebrating six decades of electronic computing

1k e

Dolna czes¢ trzech akumulatoréw komputera ENIAC w Fort Sill, Oklahoma, USA
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ENIAC — tabela programowania reprezentujgca sposob okablowania komputera
skonfigurowanego do rozwigzywania réwnan balistyki zewnetrzne;j




PROCESOR




Mikroprocesor Intel 8080
w 40-koncowkowej
obudowie, 1973r.

8 — bitowy

2MHz — taktowanie

16 bitowa szyna adresowa
64kB — przestrzen adresowa

Jest on uniwersalng jednostka
centralng ztozong z jednostki
arytmetyczno-logicznej, rejestrow
roboczych i uktadu sterowania.
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Oryginalny Z80 firmy Zilog

8 — bitowy

4MHz — taktowanie

16 bitowa szyna adresowa
64kB — przestrzen adresowa
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Pierwszy Pentium Il (Katmai)

dodano instrukcje SSE, cache L2 nie jest zintegrowany z procesorem




Film ukazujacy zalety nowej generacji tranzystorow o nazwie 3D Tri-Gate




Intel® Turbo Boost Technology1 2.0

“Dynamic” Range & Turbo
Frequency fimits?

Turbo bins

Base Frequencies

Idle mode

Four-Core Turbo Dual-Core Turbo Single-Core Turbo

Efficient. | Dynamic. Intelligent.

v Adapts by varying turbo frequency to s Boosts power level to achieve
conserve energy depending upon the

performance gains for high intensity
type of instructions dynamic” workloads

v Power averaging algorithm
manages power and thermal
headroom to optimize performance

& CPUTurbo bins & Graphics Dynamic
P o “" Frequency (with Dynamic Range)
Gfx Core
CPU Cores

Base Fraquencies

<@  Idle mode

Technologia firmy Intel — turbo Boost
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LGA 1155

LGA 2011v3

LGA 2066

ie podstawek pod procesor firmy Intel

Porownan




Budowa procesora Ryzen
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Dwa z6tte prostokaty to bloki CCX (kazdy z nich dysponuje 4 rdzeniami i 8 MB pamieci

podrecznej L3).

W prawym gornym i lewym dolnym rogu znalazt sie kontroler PCle 3.0.

U gory po lewej stronie mozna zauwazy¢ 2-kanatowy kontroler pamieci

DDR4 RAM.




AMD Ryzen Threadripper 1950X




W przypadku procesoréw Ryzen Threadripper producent postawit na konstrukcje typu
MCM (multi-chip module), w ktdrej jeden procesor wykorzystuje dwa bloki krzemowe
potgczone magistralg Infinity Fabric.

FABRIC
#
L




PLYTA GLOWNA




Clock generator Jeefeei————

Industry Standard Architecture Timer
ISA Interrupt
gtéwna magistrala Controller
spr-zetowa PC XT 1981r. DMA
8 bitowa
, Controller
taktowanie 4.77MHz
1984r. — PC AT
16 bitowa CPU
taktowanie 8.33MHz i RN - de=r e
transfer max. 8MB/s i

Bus controller

T ELRR e

Ptyta gtowna PC XT




16 lanes
16 GB/s

PCl Express™ 2.0

Intel®
HD Graphics®

Intel® DMI
FDI?

Digital display: HDMI*, DVI, Intel” High

DisplayPort* with HDCP; Definition Audio
Lossless digital audio®
500
6 PCI Express* x1
12 Hi-Speed USB 2.0 Ports; sislRlE MB/s d
Dual EHCI; USB Port Disable ST each x1
3 6 Serial ATA Ports; eSATA;
& ¥ 5
Intel® Integrated —— Port Disable
S5PI

10/100/1000 MAC
each

PCle* x1 . SM Bus

. . Intel® ME Fi
Intel® Gigabit LAN Connect re [ WETE

and BIOS Support

Schemat blokowy ptyty gtéwnej zbudowanej w oparciu o chipset Intel H55 express
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PClI Express* 2.0 Graphics

40 lanes
total

DDR3 memory 12.8 GB/s
DDR3 memory 12.8 GB/s

Support for

multi-card configurations  JURSELE

2x16 & 1x8 I"-_-hlj:l'li-'ll‘:!lj-llll
o raction DDR3 memory 12.8 GB/s
1x16 & 3x8
;
1X16 & 2x8 2x4 ' '
DMI
20 Gb/s

Intel* High

Definition Audio

1 GB/s
each x1

14 Hi-Speed USB 2.0 Ports; il
Dual EHCI; USB Port Disable JEETay

B PCl Express* 2.0

Sl 6 Serial ATA Ports; eSATA;
& Gh/s’ Port Disable

Intel® Integrated
10/100/1000 MAC

Intel* Rapid Storage
Intel® Gigabit LAN Connect Intel* ME Firmware Technology enterprise 3.0
and BIOS Support

Intel® Extreme Tuning Bl ---- Optional
Support

Schemat blokowy ptyty gtdwnej ze ztgczem LGA2011 (przeznaczonej dla bardziej
wymagajgcego segmentu rynku) zbudowanej w oparciu o chipset Intel X79




Ptyta gtdwna
e -||i -l..,.(

Socket LGA2011 ®.®

Chipset ,
Intel X79 4 | B ;ML L E ST

Sandy Bridge-E
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Intel®
Core™ X-series
Processor
Family

Intel® X295
Chipset

Intel® Rapid Storage
Technology with RAID

Intel® Smart Connect
Technology

|:F'CIL"x'I:| (SMEL:&._:I

Schemat blokowy ptyty gtéwnej zbudowanej w oparciu o chipset Intel X299
(przeznaczonej dla najbardziej wymagajgcego segmentu rynku)




Ptyta gtowna MSI X299 Gaming
M7 ACK LGA 2066
zbudowana w oparciu o chipset { /. P
Intel X299, socket LGA2066 P N el
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PCIE X16 SLOT1

=16

PCIE X16 SLOT2

PCIEXIS :

2 | )

Audio
Codec

Realtek ALC1220

AMD

AM4 Processor

Dual-Channel Memory x 4 Slots

Channel A

DDR4 2133/2666

( Chanoe1 x>
( Channe1 B

Channel B

DDR4 2133/2666

BACK

USB3 1

USB3.0 x4

<

/USB2.

0 x4

USB3 2

ASM1143

POIRLY - L
m TOONITT .

PORLY

POILA JeeMIn

WIFI/BT4

PCIEx

i

LSB 20

PCIE X16 SLOT3

=1

PCIEx4

PCIEx1 1

=1

PCIEx1 2

x1

PCIEx1 3

x1

USB3 3

-
m
:
BATAGL SATAGL
YT o
SATAE [0:3]
vsB3 5 | USB3 6
x4 /USH2.0 X
use3 7 |use3 s
PROMONTORY < Us?:.%xxz > Uss2 11| uss2 12| usB2 13| USB2 14
X370

Schemat blokowy ptyty gtéwnej zbudowanej w oparciu o chipset AMD X370




Prime X370 Pro

Ptyta gtdwna
AMD

Chipset X370,
AMA4 z Aura
Sync, 32Gb/s
M.2, DP/HDMI,
SATA 6Gb/s,
USB 3.1

T

2%USB30 4
DP

Intel® Gb LAN
2*USB 3.0

Audio

ASUS SafeSlot *
PCI Express 3.0
SLI & CFX Support

Audio Feature *——
o Realtek® S1220A Codec
¢ |Impedance sense for
headphone outputs
120dB SNR stereo playback

output & 113dB SNR
input(Line-in) support

Audio Shielding

Premium Japanese Audio
Capacitors

Dedicated Audio PCB Layers

DIGI+ VRM & EPU

DDR4 support

* Support 14nm CPU

AMD AM4 Socket




10GbEX2 PCIEXS

—PCIEX16(X8
GPU(DSG) |-} (29) X8

PCIEX16(x8) X16
Gromse) -1 (16) X8/
PCIEX16(X8
[Jretexiets eghie/

PCIEX16(X8)

PCIEX16(x8) X16
— X8
|}

— APCIEX16(X8) HE-Ch X8

>

DIMM-A1/8GB

>

DIMM-A2/8GB

>

DIMM-B1/8GB

>

DIMM-B2/8GB

>

DIMM-C1/8GB

>

DIMM-C2/8GB

>

DIMM-D1/8GB

>

DIMM-D2/8GB

PCIEX16(X8) HE X8
PCIEX16(X8) (- X8
PCIEX16(X8) X16  x8
PCIEX16(X8) (-0 X8

32GB*8ECCR

>

DIMM-A1/8GB

>

DIMM-A2/8GB

L2

DIMM-B1/8GB

>

DIMM-B2/8GB

>

DIMM-C1/8GB

PCIEX16(x8) X16  xg
[}
PCIEX16(X8)

PCIE X8(X4)

PCIEX8

ESATAG%2
ESATA6
LAN*1
El— 9GbE
SSD(0S) JECLEX8(X4)

>

DIMN-C2/8GB

DIMM-D1/8GB

L2

DIMN-D2/8GB

>

32GB*8ECCR

32GB*8ECCR

DIMH-A1/8GB [¢

DIMM-AZ/8GB [¢

DIMH-B1/8GB [¢

DIMH-B2/8GB [¢

DIMH-C1/8GB [¢

DIMH-C2/8GB [¢

DIMH-D1/8GB [+

DIMH-D2/8GB [¢

32GB*8ECCR

DIMM-A1/8GB J¢

DIMH-A2/8GB [¢

DIMH-B1/8GB [¢

DIMH-B2/8GB [¢

DIMM-C1/8GB [¢

DIMM-C2/8GB [¢

DIMM-D1/8GB [¢

DIMM-D2/8GB [¢

WAN

STORAGE

BIOS

Schemat blokowy ptyty gtéwnej zbudowanej w oparciu o chipset AMD X399
(przeznaczonej dla najbardziej wymagajgcego segmentu rynku
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Ptyta gtdwna
Prime X399-A

+ chipset X399, Fiiit . . g

 cztery sloty PCI-
Express x16
(x16/x8/x16/x8),
jeden slot PCI-
Express x4 i jeden
slot PCI-Express
x1,

* sze$¢ gniazd SATA ,55':3:},: ; of & -

* dwa gniazda M.2
32 Gb/s (jedno z
nich schowano
pod radiatorem
chipsetu X399),

e Jedno gniazdo U.2
32 Gb/s.
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